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소형 C on ne ctor 부품이송의 정밀·정확성 개선

특허기술평가결과 활용사례 특허기술 제값받기

고속·정밀이동가능한조립검사비이동장치

(주)엠솔루션

기술개발과정

이동통신서비스사업자들의다양한서비스

를제공받기위해소비자는새로운휴대폰

을 구입한다. 그리고흑백에서컬러로, 컬러에서

카메라폰으로의전환이다. 흑백휴대폰이시장의

주류이던시기에휴대폰은우리에게단순한통화

수단에불과했다.

하지만, 컬러화면으로의전환과카메라폰등장

으로인해휴대폰사용이소비자에게일상화되었

고 실제생활에많은영향을가져다주게되었다.

과거와달리, 휴대폰이소비자에게필수품으로자

리잡았고패션을위한도구로까지사용되는등그

시장성은매우다양하고크다.

지금까지도엄청난성장세를보여왔고, 앞으로

도 큰성장가능성을가진휴대폰시장을공략하

기 위해(주)엠솔루션은휴대폰용소형Board to

Board Connector조립장비에장착하여소형부

품을고속으로정밀, 정확하게이송할수있는조

립 검사기의 이송장치를 개발했다. 전 자

C o n n e c t o r의세계시장규모는2 0 0 5년4 9 , 6 1 0억

원이고2 0 0 6년에는4 5 , 5 0 0억원에달할것으로예

측된다.

한편, 국내시장의규모는2 0 0 5년 4 , 1 9 8억원,

2 0 0 6년에는4 , 1 5 5억원에이를것으로보인다.

지난2003년 3월 창립한(주)엠솔루션의조립

검사기이송장치가장착될조립장비의세계시장

은미국과일본이고속·정밀조립기시장을장악

하고있다. 국내시장의경우소수의Connector 조

립장비를전문중소기업에서장비를개발해공급

하고있는실정이다.

한편, (주)엠솔루션은이기술을개발하면서역

학적으로고려해야할사항에대한정보가부족해

적지않은어려움을겪기도했다.

이러한어려움에도불구하고기술력의개발에

성공할수 있었던요인은지난2 0 0 0년 3월 설립

이후부터꾸준히기술력개발에노력을기울여왔

고, 그결과(주)엠솔루션이보유하게된정밀설계

기술, 정밀가공기술, 정밀조립 및제어기술이

있었기때문이다.

특허기술 평가과정

(주)엠솔루션은조립장비와관련된기술인력

이 부족하고영세중소기업에의한장비개발로

기술개발력과자금이부족한환경에처해있었

다. 또한관련기술정보획득의제한으로어려움

세계 휴대폰 시장은 1 9 9 5년부터 2 0 0 4년까지 연편균 36.6% 고성장을 누리며 지금까지

거침없는 고성장을 달성해왔다.

1 9 9 5년 4 , 1 0 0만대 규모가 2년 후인 1 9 9 7년에 처음으로 1억대를 넘어섰고, 2003년에

는 1 9 9 7년의 5배 수준인 5억, 2,400만대를 기록하였다.

이러한 휴대폰의 고성장 배경 중 첫 번째로 손꼽히는 이유는 교체주기가 매우 짧고 다

른 사람과 공동으로 소유할 수 없는 첨단 기기라는 점이다. PC 혹은 T V등의 첨단제품들

은 일반 가정에서 1대만 있어도 온 가족이 함께 사용할 수 있지만, 휴대폰은 소비자 한명

이 한개를 보유해야만 하는 특성상 향후 시장의 전망은 무한하다.

(주)엠솔루션의생산공정

(주)엠솔루션의생산공정
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특허기술평가결과 활용사례 특허기술 제값받기

이있었던것이사실이다.

그러나(주)엠솔루션은기구설계능력과제어

관련기술을확보하는노력과기술력을평가받을

수있는자금을지원받음으로써서보모터, 캠, 링

크, 레버등을 이용하여협(狹)피치소형 전자

Connector 의부품에대한정밀이송이가능하며

작고정밀한부품을빠르고정확하게이송할수

있는기술을개발했다.

(주)엠솔루션은소형Connector 부품이송과

정에가장필요한정밀함과정확성을개선했다는

평가를받았다.

종합평가결과‘우수’

특허기술 평가결과 활용내용

기술신용보증기금으로부터 소형 전자

C o n n e c t o r의부품에대한정밀이송기술에대한

평가를받은(주)엠솔루션은특허청과발명진흥

회로부터평가수수료의8 0 %인 1 2 , 8 0 0 , 0 0 0원을

지원받아재정적인어려움을덜어내며기술의개

발에더욱집중할수있었다.

(주)엠솔루션은이렇게평가받은특허기술을

L S C社 Board to Board connector 조립장비와

M I T社SIM Connector 조립장비에적용함은물

론 연간1 6억원에달하는국내Connector 생산

업체에조립장비영업에활용할예정이다.

또한한국K O M P A S S등홍보전문업체와연계

해해외관련업체에홍보자료로쓰일것이다.

이미터키등유럽지역의Connector 업체와수

출계약은물론장비개발착수에동의한상태이며,

이번기술평가를통해1억원의운영자금을대출

받을수있었다.

(주)엠솔루션의제품사진

유럽업체와의수출계약서

발•특2006. 3

제공 특허기술평가팀

(주)엠솔루션의홍보자료
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